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江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目

并签署《项目终止协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21

日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟终止前期艾森集成

电路材料制造基地项目并签署<项目终止协议>的议案》，该议案将提交股东

大会审议。

 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

一、对外投资概述

2024 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟

签署<项目投资协议书>暨对外投资的议案》，同意公司与昆山市千灯镇人民政府

签署《“艾森集成电路材料制造基地”项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），

拟在江苏省昆山市千灯镇投资建设艾森集成电路材料制造基地项目,项目总规划

约 50 亩,预计项目投资总额为不低于人民币 50,000 万元。具体情况详见公司于

2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《关于拟签署<项目投资协议

书>暨对外投资的公告》（公告编号：2024-040）。

截至本公告披露日，公司尚未取得项目土地，且并未实施投资。

二、终止项目投资的情况

本项目是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，加快产能规划及产业布

局，拟在江苏省昆山市精细材料产业园购置土地建设新的生产基地，但由于产业

政策限制，千灯镇人民政府提供的项目土地无法满足业务开展需求，经与千灯镇



人民政府协商一致，现拟终止该项目，公司拟与千灯镇人民政府签署《<项目投

资协议书>之终止协议》。

三、本次终止对外投资对公司的影响

本次终止“艾森集成电路材料制造基地”项目是由于产业政策限制,千灯镇

人民政府提供的项目土地无法满足公司业务开展需求，与千灯镇人民政府协商一

致的决定。由于公司并未取得项目土地，公司尚未就上述投资事项进行出资，后

续将结合公司发展需要及实际情况另行规划项目建设用地。因此公司本次终止

“艾森集成电路材料制造基地”项目不会对公司财务状况和经营状况产生影响，

不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日


